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TEZKOM BMC P 100 STANDART LS HAMUR

Ev esyalari, kapaklar ve gévdeler, elektrik malzemeleri igin genel amag¢h BMC hamur

kaliplama bilesimi.

e Low Shrink Uriin.
e Elektrik Malzemeleri

e Tiim renklerde iiretilebilir.
¢ Halojenli kimyasal veya asbest icermez.
e Sicak presleme prosesine uygundur. Kromlanmis kaliplar ile kullanilirsa yuzey

parlakhgi ve yiizey homojenitesi artirilabilir.

URUN OZELLIKLERI

YOGUNLUK

% HACIMSEL CEKME
% SONRADAN CEKME
EGILME E-MODULU
EGILME MUKAVEMETI
%KIRILMA

DARBE DIiRENCI
BARKOL SERTLIGI
ALEV ILERLETME
YUZEY GERILiMI

SU ABSORBSIYONU
KALIPTA YURUME

ONERILEN PRESLEME SICAKLIGI
ONERILEN PRESLEME BASINCI

AMBALAJLAMA
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BMC P 100, stiren gecirmeyen torbalar igine paketlenir ve karton kutular ile sevk edilir. Cesitli ambalaj
cesitleri mevcuttur. Alternatif ambalajlar icin liitfen teknik servis ekibimizle iletisime gegin.

Bu bilgiler genel sartlar dikkate alinarak hazirlanmistir. Bilgi yetersizligi nedeni ile olusacak sorunlardan

TEZKOM A.S. sorumlu degildir.




